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故障狀況

客戶備註

廠牌 IBM

型號 ST3300655FC 分區格式

界面 FC

尺寸 3.5"

容量 300G

序號 3LM3P5ZW

生產日期

硬碟產地

分割數量

資料加密

送修件描述

檢測結果 電路板嚴重損壞

韌體損壞-硬碟服務區(Service Area) 中的軔體與速配參數嚴

重損壞. 造成硬碟無法正常工作維修方法 更換電路板電流元件

韌體損壞-以專業硬碟救援設備,手工修復速配參數與回寫同版

本軔體到硬碟服務區(Service Area)

客戶簡述

電路板號

電機號

數量 2

P/N 9Z1004-039

控制IC

儲存IC

報告備註 此硬碟碟盤極度容易刮傷,若開盤後發現碟盤刮傷則無法進行

救援,會予以退件

Pream 硬碟狀況 磁頭壞
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        報告
單

弘昌電子有限公司 Huang Chung Electronics Ltd.

e-mail：support@osslab.com.tw

地址：台北市中山區長春路15號11樓之2

電話：02-2521-8003     行動：0978-501-250

傳真：02-2521-8537
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此硬碟碟盤極度容易刮傷,若開盤後發現碟盤刮傷則無法進行救援,會予以退件



硬碟正面 硬碟反面 PCBA正面圖

軟體維修記錄
維修時間 狀況順序 維修使用軟體 參數及設定 維修結果



損壞照片

額外圖片

光纖硬碟板卡 檢測光纖硬碟


